STDK

Messeinformation

TDK prasentiert die neuesten elektronischen Losungen fur
embedded Technologien auf der Embedded World 2020

¢ Die Produkte reichen von embedded Motor-Control-Lésungen,
Stromversorgungslésungen, passiven Bauelementen flr Internet-der-Dinge (loT)-
Anwendungen bis zu Bewegungs-, Sound- und Ultraschallsensor-Lésungen.

o TDKs Konzerngesellschaft ICsense ist ebenfalls am Stand vertreten, um die
Serviceleistungen fur die ASIC-Entwicklung und -Lieferung sowie kundenspezifische I1C-
Entwicklungsservices vorzustellen.

¢ Sie finden TDK vom 25. bis 27. Februar 2020 auf der Embedded World in Nirnberg, am
Stand 438 in Halle 3A.

13. Februar 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) stellt ihnre Produktinnovationen fur eine Vielzahl von
embedded Technologien vom 25. bis 27. Februar auf der Messe Embedded World 2020 in
Nurnberg aus. TDK prasentiert Magnetfeldsensoren und embedded Motor-Control-Losungen
sowie Stromversorgungslésungen und passive Bauelemente flir Anwendungen des Internets
der Dinge und dariber hinaus Bewegungs-, Sound- und Ultraschallsensorlésungen am
Stand 438 in Halle 3A.

Embedded Motor-Control-L6sungen und Magnetfeldsensoren

Die HVC 4420F ermdglicht den Direktantrieb kleiner Blrstenmotoren, Schrittmotoren oder
burstenloser Motoren in intelligenten Aktuatoren. Mit ihrem Flash-Speicher, NVRAM und
speziellen Diagnosefunktionen gewahrleisten TDKs embedded Motor-Controller, dass die
Ideen und Ansatze der OEMs bezlglich der Diagnose und Aktuatorstatusiberwachung
optimal unterstitzt werden.

Stromversorgungslésungen

Die nicht-isolierten DC-DC-Wandler der Serien i3A und i6A bieten einen ausgezeichneten
Wirkungsgrad in einem Eingangsspannungsbereich (9 — 53 V), der zuvor am Markt nicht
erhaltlich war. Der Verzicht auf eine galvanische Trennung bietet Kunden viele Vorteile, zum
Beispiel einen sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 98 %, geringe Warmeentwicklung und
extrem kompakte Abmessungen. Die Serien i3A und i6A eignen sich fur die Verwendung in
medizinischen, Kommunikations-, Industrie-, Test- und Mess-, Rundfunk- und portablen
Geraten.

Neben den DC-DC-Wandlern wird TDK eine Auswahl von AC-DC-Stromversorgungen vor-
stellen, zum Beispiel die umfangreiche Stromversorgungsserie CUS-M fur Anwendungen in
der Medizintechnik und in der Industrie sowie die modulare Stromversorgungsserie QM.
Auflerdem zeigt TDK die neue programmierbare GENESYS+ GH 1,5-kW-Netzteilserie mit
halber 19”-Rackbreite in 1 HE, die eine Nennleistung von bis zu 1.500 W liefern kann.
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Passive Bauelemente

TDK wird einen Uberblick tiber ihre Produktpalette von passiven Bauelementen fiir Internet-
der-Dinge-Anwendungen geben. Sie umfasst HF-Komponenten, Mehrschicht- und Diinn-
schichtinduktivitaten, keramische Kondensatoren, SESUB-Module, Piezoaktuatoren mit
haptischem Feedback und drahtlose Ladespulen. Eines der Highlights ist die Live-
Vorflihrung von CeraCharge™, des weltweit ersten Solid-State-Akkumulators in SMD-
Technologie. Diese neue Technologie kombiniert eine relative hohe Energiedichte auf
kleinstem Raum mit der Prozesssicherheit keramischer Vielschichtbauelemente.
CeraCharge eignet sich flr ein breites Spektrum an Einsatzmdglichkeiten — besonders fur
loT-Gerate und -Systeme.

Bewegungs-, Sound- und Ultraschall-Sensorlésungen

TDK-L6sungen kombinieren MEMS (Mikrosystemtechnik)-Sensoren, wie beispielsweise
Beschleunigungssensoren, Gyroskope, Kompasse, Mikrofone, Drucksensoren und 3D-
Ultraschallsensorik, mit proprietaren Algorithmen und Firmware, die die Ausgangssignale der
Sensoren intelligent verarbeiten, synthetisieren und kalibrieren, um Leistung und Genauigkeit
zu maximieren. SmartSense™, eine kompakte drahtlose Multisensorlésung, bietet
intelligente Uberwachung und Ferndatenerfassung fir eine Vielzahl von loT-Anwendungen.
[IM-46234 ist ein neues hochleistungsfahiges und fehlertolerantes Inertialmess-System
(IMU) flr industrielle Anwendungen. Der neue CH-201 ist ein MEMS-basierter Ultraschall-
Time-of-Flight (ToF)-Sensor mit einer erhdhten Reichweite von 5 Metern.

ASIC-Entwicklung zur Reduzierung der Kosten fiir Elektronik, des Platzbedarfs und
zum Schutz lhres geistigen Eigentums

ICsense ist ein Unternehmen von TDK Gruppe, das auf ASIC-Entwicklung und -Auslieferung
sowie kundenspezifische IC-Design-Dienstleistungen spezialisiert ist. Um Kosten und Platz
zu sparen und ihr geistiges Eigentum zu schitzen, entwickeln Unternehmen zunehmend ihre
eigenen mafgeschneiderten ICs. Auf der Embedded World wird ICsense ihre Innovationen
im Bereich des ASIC (Application-Specific IC)-Designs vorfihren.

ICsense verflgt Uber die grofite europaische Fab-unabhangige Designgruppe mit Know-how
auf Weltklasse-Niveau beim |C-Design in analoger, digitaler, Mixed-Signal- und High-
Voltage-Technologie. Das Unternehmen entwickelt und liefert seinen Kunden exklusive
ASIC-Lésungen fur Automobil-, Medizin-, Industrie- und Consumer-Markte in
Ubereinstimmung mit ISO9001, 1ISO13485 und IEC61508-1S026262.

TDK Corporation 2/3



STDK

Uber die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein flihrendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es
wurde 1935 gegriindet, um Ferrite zu vermarkten, die fur die Herstellung elektronischer und
magnetischer Produkte Schlusselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst
passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite
und Induktivitaten, Hochfrequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum
Produktspektrum gehoéren auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-,
Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darlber hinaus bietet TDK auch noch
Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-
Lese-Kdpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS,
InvenSense, Micronas, Chirp, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf
anspruchsvolle Markte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der
Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfligt Gber Entwicklungs-
und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und
Siudamerika. Im Geschéaftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und
beschaftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu kdnnen Sie unter
http://www.micronas.tdk.com/pressreleases herunterladen.

Weitere Informationen lber die Produkte finden Sie unter
https://product.tdk.com/info/en/index.html.

Kontakte fiir Medien
Region Kontakt Telefon E-mail

i TDK-Micronas
Global Julia Freiburg, 349 761517

ANDRIS media@micronas.com
Germany
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